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Mitteilung iiber die Anderung einer Spezifikation / Type 04/11
Product Change Notification PCN 04/11

OLS-170 xx, OLS-176 xx
OLS-180 xx, OLS-186 xx
OLS-152 xx/xx, OLS 158 xx/xx
OLS-153 xxlyy, OLS-159 xx/yy

Type / Spezi- | SMD- LED Ausgabe/Datum 01 vom 12.10.2011
fikation

Bereich /| FS

department

Die Metallisierung der Lotpads wird von Ni /Au auf NiPdAu umgestellt. Die elektrooptischen Eigenschaften, die
Verarbeitung und die Lebendauer bleiben unverandert. Eine Anderung der Nomenklatur erfolgt nicht.

The Surface metallisation for solder pads will be changed from MiAu to NiPdAu. The electro- optical properties, the
solderability / solder procedures and life time data stays unchanged. There will be no change in device nomencla-

ture.

Die Produkt / Typenanderung wird voraussichtlich zwischen November 2011 und Februar 2012 eingefuhrt
The product change is expected to be introduced between November 2011 and Frebruary 2012
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